
甘肃迈芯维COB封装LED小间距显示屏超低坏点率，运行及维护成本
低

产品名称 甘肃迈芯维COB封装LED小间距显示屏超低坏点
率，运行及维护成本低

公司名称 深圳市康普信息技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银
星科技大厦A1104、A1104-1、A1104-2、A1104-3

联系电话 0755-21038002 18565839923

产品详情

超低坏点率，运行及维护成本低

P0.9 COB封装技术避开了表贴SMT的回流焊工艺，而是可以使用包括热压焊、超声焊、金丝焊等在内
的“低温焊接工艺”，这使得脆弱的半导体LED晶体颗粒，不用经受240度以上的高温考验，彻底杜绝了
高温过程对LED晶体颗粒造成的损坏，*大程度降低了生产

过程中坏点、死灯的产生。在使用过程中，由于采用COB封装工艺，LED芯片等元素被完全保护在胶体
内，彻底杜绝了碰撞、静电、温度湿度、污染等因素对像素点的损害，使得COB
封装的微间距坏点率及整屏失控率控制在百万分之一以下。

采用COB 封装工艺使得COB 封装LED 显示屏坏点率及整屏失控率控制在百万分之一以下，无风扇的
设计不但降低了噪音而且减少故障点，保证了屏幕在使用过程中几乎不会产生任何维护成本。使得屏体
可满足7×24小时连续使用的严格要求，为用户带来更舒适的使用体验，更轻松的售后保养、工程技术维
护与支持。
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